
 

일 시 : 2014 년 8월 20 일 (수) / 장 소 : 일산 KINTEX / 주 최 : 디지털 기술  

 

▣ 세미나 개요 

ㆍ주  제 : 대면적 TSP 제조 실무자를 위한 핵심 기술 세미나 

ㆍ일  시 : 2014 년 8월 20 일 (수요일) 

ㆍ시  간 : 10 시 00 분 ~ 17 시 20 분 (점심시간 포함) 

ㆍ장  소 : 일산 KINTEX  4 관 내 제 1기술세미나장 

 

▣ 세미나 프로그램  

Time Title Speaker 

10:00 ~ 10:50 대면적 터치패널의 검사방법 및 전기적 특성연구 

㈜에프티랩 

고재준 대표이사 

  10 분 휴식   

11:00 ~ 11:50 
대면적 TSP 용 Laser Direct Patterning 과 Laser 강화유리 절단 

기술 분석 및 실제 양산 적용 

㈜아이티아이 

이석준 대표이사 

11:50 ~ 13:30 점심 식사 및 전시장 관람 
 

13:30 ~ 14:20 차세대 터치스크린패널 기술 개발 연구 동향 

한국표준과학연구원 

김종호 박사 

 
10 분 휴식   

14:30 ~ 15:20 
대면적 그래핀 기반 투명전극 및 터치패널센서의 응용 및 

기술동향 

세종대학교 

김근수 교수 

 
10 분 휴식 

 

15:30 ~ 16:20 30 인치급 윈도우 일체형 TSP 기술 개발 

한국전자통신연구원 

정우석 박사 

  10 분 휴식 
 

16:30 ~ 17:20 실버나노와이어를 이용한 터치스크린패널 상용화기술 

케어스트림 

권석만 이사 

* 세미나 주제 및 시간은 연사 및 주최측의 사정에 의해 일부 변경될 수 있습니다.  


